
金导体银浆产品

产品名称 金导体银浆产品

公司名称 深圳市正蓝实业有限公司

价格 .00/个

规格参数 正蓝浆料:

公司地址 宝安区沙井宝安大道8206号611

联系电话  18823856495

产品详情

金导体浆料，适用于各种厚膜电路、传感器、各类电子元件等的电极。 由纯度很高的超细金粉、无机粘
结剂和载体组成，金导体浆料是在大气中烧结的厚膜多层体系的必须材料。通过顶层、底层或中间层丝
网印刷，烧结形成薄而致密、导电性优良的多层布线间的导体。还可用于传感器元件电极的画线以及电
极引线焊接。
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